
Daniel Rodríguez 

Daniel Rodríguez impulsa la electrónica avanzada y los 
nuevos materiales en AIMPLAS 

Barcelona, 16 de marzo de 2026 

 

Innovación en materiales y electrónica impresa 

Daniel Rodríguez forma parte del departamento de ingeniería y del equipo de personal 
investigador de AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico), donde lidera proyectos 
centrados en la fabricación aditiva y la electrónica. Su investigación se centra en el 
desarrollo de nuevos materiales y el prototipado de componentes de alto valor 
tecnológico. Este trabajo combina el conocimiento en polímeros con las tecnologías de 
impresión 3D más versátiles para dar respuesta a las necesidades de la industria actual. 

“Nuestro objetivo es el desarrollo de materiales funcionales y estudio de su 
procesabilidad para el prototipado en nuevos sectores y aplicaciones”, explica el 
investigador, quien destaca la importancia de disponer de equipos que permitan 
experimentar con libertad. 

 

Uso y versatilidad de la tecnología PowerDIW 

La adquisición de la impresora PowerDIW por parte de AIMPLAS fue motivada por las 
necesidades detectadas en diversos proyectos de investigación que requerían 
capacidades de impresión avanzadas con diversos materiales. La decisión se basó en la 
posibilidad única de combinar la impresión de filamento con la tecnología DIW (Direct Ink 
Writing), optando por cabezales multitool para maximizar las capacidades de producción 
del centro. El equipo de ingenieros de AIMPLAS gestiona de manera autónoma el 
mantenimiento y ha optimizado la máquina con sistemas propios de calefacción 
ambiental e infrarrojos para adaptarla a sus requerimientos experimentales. 

El aspecto más valorado de la tecnología es la versatilidad que aporta la herramienta 
multicabezal, permitiendo un flujo de trabajo regular que se adapta a la disponibilidad y a 
las fases de cada proyecto investigador. 

 

Aplicaciones y materiales 

Con la tecnología PowerDIW, el centro fabrica productos de electrónica, sensores y 
componentes para la robótica blanda. El grupo trabaja principalmente con foto-tintas y 
pastas conductoras, utilizando tanto materiales comerciales como formulaciones 
desarrolladas internamente. Una de las líneas de investigación más destacadas consiste 



en combinar tintas de plata con polímeros flexibles o trabajar sobre sustratos y films 
flexibles para crear dispositivos integrados. 

Las piezas resultantes se encuentran en fase de investigación y desarrollo, cumpliendo las 
exigencias específicas de sectores como el aeroespacial o la defensa cuando el proyecto 
así lo requiere. 

 

Perspectivas de futuro 

El centro no descarta ampliar las funcionalidades de su plataforma de impresión 
mediante la incorporación de accesorios como lámparas UV, un cuarto eje o nuevos 
cabezales específicos para la integración de tecnologías nuevas de deposición como la 
tecnología RPL (Rapid Printing Liquid) o extrusores para procesar y polarizar materiales 
magnetizables o funcionalización de materiales 4D in situ. 

Gracias a la versatilidad que ofrece la combinación de diversos materiales, AIMPLAS 
tiene como objetivo mejorar la producción de sensórica y explorar el sector del 
desarrollo de baterías. 
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